
证券代码：301389  证券简称：隆扬电子 

隆扬电子(昆山)股份有限公司 
 

隆扬电子 2025 年度业绩说明会 

 

投资者活动记录表 

编号：2026-005 

投资者关系活动

类别 

□特定对象调研                   □分析师会议  

□媒体采访                       √业绩说明会 

□新闻发布会                     □路演活动 

□现场参观                       □电话会议 

□其他： （请文字说明其他活动内容） 

参与单位名称  

及人员姓名 

隆扬电子2025年度业绩说明会采用网络远程方式进行，面向全体投资

者 

时间 2026 年 5月 26日 15:00-17:00 

地点 深圳证券交易所“互动易平台”http://irm.cninfo.com.cn“云访谈”栏目 

公司接待人员 

姓名 

主持人：隆扬电子 
 
董秘：金卫勤 
 
财务总监：王彩霞 
 
独立董事：刘铁华 

投资者关系活动 

主要内容介绍 

1.董秘您好，请问： 1、HVLP5 铜箔目前处于哪个验证环节，整体验证

周期大概还需多久？样品各项性能指标是否满足客户要求，目前有无

出现技术问题？ 2、淮安聚赫新材的 HVLP5 产线，目前设备安装、调

试、试生产进度如何，是否已具备小批量出货条件，预计小批量出货

大概在什么时间？谢谢！ 

答：尊敬的投资者您好！公司 HVLP5铜箔目前在配合客户交付部分样

品订单，尚未有批量化订单。材料端整体验证周期较长。目前样品配

合客户需求对部分指标进行精进优化。淮安聚赫第一个细胞工厂目前



设备可配客户生产部分半宽幅样品订单需求。未来小批量及后续量产

情况，尚需等待下游客户验证结果确定。感谢您的关注！ 

2.铜箔 5 代是否已经给台光电供货了，从几月份开始，平均月供多少

吨 

答：尊敬的投资者您好！公司 HVLP5铜箔目前在配合客户交付部分样

品订单，尚未有批量化订单，产品尚在验证之中。感谢您的关注！ 

3.淮安二期工程什么时候进设备，什么时候可以投产 

答：尊敬的投资者您好！公司子公司淮安聚赫于 2026年 3月 27日取

得坐落于江苏省淮安市经济技术开发区新增地块的土地使用权并取得

土地证。此地块规划用于铜箔项目制造工厂的建设，目前此地块公司

已于今年 4月底开始土建。设备及投产情况需待厂房建设完毕且参考

客户验证情况而推进。感谢您的关注！ 

附件清单 无 

日期 2026年 5月 26日 

 


